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JUSTIFICACION:

Asignatura orientada a la formacién del ingeniero de telecomunicaciones que estudia mecanismos para eliminar,
disminuir y prevenir acoplamientos electromagnéticos indeseados entre equipos electronicos y el ambiente , los
cuales pudieran causar interferencia que afecte el comportamiento o dafie los equipos electrénicos, por lo que esta
area de conocimiento es base para que el estudiante comprenda los diferentes acoplamientos que pueden
suscitarse entre equipos y el ambiente, asi como la generacion, propagacion y recepcion de energia
electromagnética no intencional que pudiera presentarse en diferentes casos.

OBJETIVOS GENERALES:
Disefiar analiticamente equipos o sistemas para la soluciéon de problemas en su area utilizando la asignatura
Compatibilidad Electromagnética.

CONTENIDOS:

UNIDAD |. Fundamentos electromagnéticos de la CEM. Ambiente Electromagnético. Concepto de interferencia,
susceptibilidad y compatibilidad electromagnética .Esquema basico de CEM. Regulaciones de interferencia. Unidades
comunes en CEM. UNIDAD II. Acoplamientos de ondas electromagnéticas. Acoplamiento radiado en campo cercano.
Acoplamiento capacitivo e inductivo. Diafonia. Acoplamiento conducido. Acoplamiento por impedancia comdn. UNIDAD Iil.
Fuentes de Interferencias. Fuentes de ruido. Interferencias radiadas. Interferencias conducidas en modo diferencia (DM)
y en modo comdn (CM). Mecanismos de control. UNIDAD IV. Apantallamiento electromagnético. Inmunidad ante
interferencias radiadas. Principio de apantallamiento electromagnético. Efectos del apantallamiento en el acoplamiento
capacitivo e inductivo. Efectividad del apantallamiento. Disminucién del blindaje por agujeros, juntas, rendijas y otras
aberturas. Apantallamiento practico y limitacion de la efectividad. Teoria de juntas.. UNIDAD V. Consideraciones de CEM
para el disefio de sistemas. Puesta a tierra. . Principios de puesta a tierra. Practica de la puesta a tierra. Precauciones
de la puesta a tierra. Interconexion de sistemas de puesta a tierra para compatibilidad electromagnética. Puesta a tierra
del blindaje de cables. Interconexion de tarjetas de circuitos impresos. Andlisis y disefio de tarjetas de circuito impreso.
Integridad de sefales. Integridad de Potencia. Modelos SPICE. Analisis y disefio de compatibilidad electromagnéticas de
sistemas de alimentacion DC y AC. Resonancias. Potencia entregada a la red.. UNIDAD VI. Interferencias conducidas
y susceptibilidad. Medicidn de las emisiones conducidas.. Filtrado para cancelacion de interferencia. Filtros para fuentes
de alimentacién. Colocacion de filtros. Susceptibilidad conducida. Andlisis y disefio de compatibilidad electromagnética de
sistemas de cableados (cables Harness). UNIDAD VII. Descarga electrostaticas. Acumulacion de cargas y descarga.
Modelo de la descarga electrostatica. Circuito equivalente de la descarga electrostatica. Campos radiados de la descarga
electrostatica. UNIDAD VIIl. Normativa y equipamiento. Mediciones para interferencia radiada. Camara anecoica. Celda
TEM. Celda GTEM. Camara reberverante. LINS o AMN. V-Networks. Detectores. Analizadores de espectros CEM.
Estandares IEEE/ ANSI, CISPR/IEC. Regulaciones FCC.

ESTRATEGIAS DE ENSENANZA:




Clases magistrales. Resolucién de problemas. Discusion en clase. Analisis y simulacion de casos préacticos.




